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2009ê ú Ú æ £ Ô Ï ç Ó Æì µ ö Ó
µ ¬ È ö ¤ 5 .3%£÷ ª ú · Ð ¬¢ Í Æã ú
è ¸ ú ¿ ö ¤ 3 3 . 3 % ¬Ö ú ú ¿ ö ¤
10 .7%¬Ê ç ú ¿ ö ¤ 9 .6%¬¯ É ç · ú ¿
¬ È Â µ 0.7%£

Ý iSuppli Ö ö ¬ 2009êê© ¬ ç Ó
ª ÷ þ Ä Ð ¡ è ó¿ ¢ £ â ² ´ ³ ½ ª ÷ þ
© ¦ Ì Ä Æñ ¨í Ï ¬ ó à ý © ¦ Ì Ä Æñ
¨í É Ï ë ê Ä ì « ÷ ð ¬ ä É Ë ó ¿ ´ »
õ Ä © ¥ ¢ Ï Ç Ä Û ñ Í üß Ä û ó £

Ô Ú ¾ ¬ Æì Ì ´ µ ¬ 2010ê « Ç ´
Õ Í © Å ê £ Ý iSuppli « ¾ î Â Ð ¿ ¨ æ
Ô ¾ ¬ ø ë 2010ê ® ó ¬ ¤ § ú Ü û Ã Ê
Ö ´ é ö ½ ´ ½ Ö Û ¬ Ø ¯ £ ó ü Ó ÷ Ô £
Ô Ú ó à ý § Ì ø Ô ¬ 2010ê Â ë ê Æì
è ¸ Ë Ð Ê « Æ¯ û å ¤ § ú Ü û Ã Ê ý ½
85%Ô Ï » øÔ È ø Ä ë ¼ å Æì ¤ Õ Í Ú
æ ¼ õ ø Ô ¬ ¤ § ú Ü û Ã Ê « á ¬ ý
90%¬ ê© ± « Æü 100%£ ® û Ô ö ¤ «
É ª ó à ý ë ¼ å Æì Ì ½Ö Ä ÷ â ¬ « ò
­ Ã î Õ ´ Õ é ö « ö ¨ ó à ý ë ¼ å Æì
Ì ¡ Ã à ó É ¦ £

ë ¼ å ª ÷ þ Ä û å è ó Í Å ë ú Ü ö
Ó ¬« ¬ ± Ì î ç Ó Æì µ Í SMT(í æ ù
¬ ¼ õ )Ð ¡ £NEPCON China 2010« ¯
Ð å Ö ç Ó Æì Ð µ Ä â » Ïý ÷ Æ£

Ý NEPCON é ¯ á º ð Ë é Ü ¬ ¾ ì
¹ á « ¯ á ² Ý × ¢ ² Ø º ¢ ÷ Å Ó ¢ ÷
á ¢ Õ ¢ ¢ ý Ç ¢ É Â ¢ » ¿ ¢ º ß ¢ Å í
þ ¢ « © Ø ú ¢ Ã É ¢ ¸ ÆÈ 500Ò ÷ ª ç
Ó Æì § Ì ¬ ¬ ± ñ ê NEPCON ü ü ý ½
» Ù × Î Î ¹ Ä ó µ ¬ ç « Ó ï ¢ å î ¯
¤ ¢ ­ û Ï â ç ¢ Õ ¯ « ¤ ¢ þ äç Ó È £
¡ È ¢ ½ Ï Èç Ó ú µ ¸ Í ¢ ¹ Ä « Ï Ç ú
Ò « É ª £ â Û Ú Ä Ø ã û ëø ò £ ì ± Ú
à ú Ê ÷ ÷ ¢ ì È Ä ¼ õ ú · « ¤ ý ã Û ¾
ì ¹ á £

SMTú µ ¸ Ù ´ Õ

Ý à Ø Ë ¿ í ¾ ¬ 2009ê Ð ú ø Ú
Ô ¯ ù ¬ ú 5636¨ ¢ Û µ 8 . 5 Ú À ª ¬

ë 2008ê à È ø Ú Ô ¯ ù ¬ ú ý ¿ Í û
ó Ö ð õ Ù 28%Í 38 . 5% £ « Ç ¬ 2009
ê 10 ¢ 11 ¢ 12 ý ö Â ø Ú ù ¬ ú 1786
¨ ¬ Û µ 2 . 69 Ú À ª ¬ ë 2008ê ¬ Ú
à È Ô ¯ ù ¬ ú ý ¿ Í û ó Ö ð ö ¤
59 . 3% Í 71 . 3% £ 2009ê Â ë ê ø Ú
ù ¬ ú 3679¨ ¬ Ç Ï ë ê ø Ú ù ¬ ú ý
Ä 1 . 88 ¶ ¬ Ë ý Ý ÔÖ Ë Ò ú SMT ú
µ Ä ¸ Ù ´ Õ £

ª ÷ þ ½ ´ ½ ¡ ¢ é° Ü È ½ ´ ½ ß ¢
é° Ñ È ² ½ ´ ½ ó Ô ° Þ ¦ ¯ Ç SMT ¢
¹ Ü Ä ÷ Æ¬ £ Ú â § Ì ² ¼ Ú ú Ê ð Ú £
ú Ú ä Þ ¶ Ú ¦ ¬ î Æý ¢ £ ¾ ì ¹ á ¹ ·
¶ § ²Ç SMT ¢ ¸ Ó ¨ ø ¢ â Ô â ¿ ¢ ª
÷ þ ú ú ¢ ç Ó Æì þ ñ È à ö ì ò ¬ « æ
¹ ¾ ç Ó ú ú è ¸ ° ç Ó ¤ µ ê û ú µ ´ ¬
¯ Ð ¹ ¾ Ð µ î Â ÷ Æ¢ á © » ¾ ½ ú · å
é ¢ À À ° É º ½ ¨ £

¹ á ¤ Æ« ü ý 1 . 7 ò û ¨ µ ò Ò °
´ Î Û É º £ ¹ á Û Ú Ä ý ¿ Í Ê ¿ ² Ð «
Â » Æ¬ È ä Ç ¾ Î Ü û Û Ú÷ ª ²Ç ¹ ±
¦Ã Ð ¡ ¬ ç û Ñ ç Ó ¢ û µ ç Ó ¢ ½ Æç
Ó ¢ LED ¢ Ò ç ¢ ¤ Ø È Ð µ ì ò £

½ ¨ Ë Ô ¯ à ù ¯ Ì « ¯

ø ¹ © À ¯ Å ­ ý ¤ ± ä Ä « æï ® Í
½ Ô ¿ ð ¬÷ û Í Ø é Ë Å ÆÊ ´ ¬ë ÷ ó ¨
þ ú ¹ ¢¨ µ ­ á ¢¿ Æ½ å È ä Ö Ï ÷ ¬«
æ ý ¶ NEPCON Ð ú µ Ð ¹ á Ä û å ½
Ô ¬Ô Ú ª Ð µ Ë ¿ á © » ÷ Ä Ê ¶ þ À Í
µ ¨ ½ ¨ £

NEPCON China 2010Ù ª ® Õ ý µ «
ò ç Ó Ð µ ­ Ã « æ´ Õ ® ± ¬ø ¹ © À ¯ Å
Ô° Ç £ 6+1±Ä Î ½ò ì ËÎ NEPCON Ç²
® Ã £° 6±ó Î Û í É Ã ú » Ý í ý ËÎ ¢ á º
« ½ » Ñ Õ ç Ó Æì Ð µ Ð ¡ ö ¯ »° ± ¢«
æü ÂÐ µ ª ¶ ë ¼ Ü »Ë â î Â ú · Å ¢ ¬
Ö í Ð µ î Ñ µ ù »ë î Ñ Ð µ Ë ¿ µ ¨ »
÷ »° ó ¼ õ â ö ½ ¸ ¬á ý Ô í º ù Å Æ»ñ
¡ ³ × Ì ú Ô ° ï É Ï ÷ £° 1±¾½ú · å é ¢
À À ° É º ½ ¨ Ü Ã Î ¹ Ì Í Û Ú Ú £ Ú â
ª û · ÆÆ¯ Ä ½ ¨ Ï Ñ Õ î ÂÐ µ ¯ ò ¬¹
ú ·À À ü ± Ó ¢Ð § £

Ä Û Ë ø Ä ¤ Ì ¦ À ¡ î ¯ ° 2009«
2010ê È Ð ú ç Ó Æì ° SMT Ð µ ¤ Ì ¦

À ¡ ±Ù È ­ ª ¡ » ¬NEPCON ¢à ê ¨ °
SMT China ãé ò ì ¬Ð µ ª û ó µ ß Ü Ó
ë À ó ó Ý ¬Ñ Ð ü 300» ¤ Ì ¦ ó Ñ ¨ û Î
Ó £Ï ì î Ñ SMT ¤ Ì ¦ Å ¾ Ü ü Õ ° Õ Î
Û INTERNEPCON ñ æË ³ º° Ç £ Ð » ø
¹ ø Ò â ù Ä úá ¬INTERNEPCON ® Ð Ã
Ò Ë â ½ « ò SMT Ä î Â ¼ õ Í ú · ¬¢ Ð
ú á ë ä û ú Ò Ä ¤ Ì ¦ Ð è » ÷ £
NEPCON ¹ á Ç SMT Â ú · ¢Â ¼ õ ¢Â ¤
Õ ¹ ¾Ä ¨ µ ½¨ ¬Ç SMT « ¢ á ¯ Ä è ¨ £
£ û ó Ò ë Ò ² ¬ Ø ¢ ¢ § Ö NEPCON ° »
ê » È Ä ¤ Ì ¦ À ¡ î ¯ £±

¹ á Ú ä ¬ø ¹ ¹ « ª Ï Ð ú ç Ó § á
ç Ó Æì ° â ° ¼ õ Ö á ¢SMTA ¢Ð ú ç
Ó¨ Ã è ¸ ¤ µ ­ á ë î Ú Ø Õ ï É ¯ Ð Þ
« ¾ ª Ï Ù ì ° 2010ç Ó Æì ° â ° ¼ õ Û
³ ±£ Û ³ « § Æâ ö 3G Ä POPé° ¢â ç
Ó â ° ¢« ô Ü ç Ø é° ¢LED â ° ° é° ¢
RFID È ¹ ª ¬´ Ô ­ á ¢ß È º £ Í£ Ú â
Ø ã ó µ Ä µ Ú ¨ Ò « ÷ ª Ý ² Î ö ¦ û ö
¯ £ Ë â ¬ ø ¹ ë î Ú Ø Õ ï ¹ « Ú
NEPCON Ö ¡ Ù ì ° SMTe á ± ª ê ±» ÷
¥ ¯ î ¯ ¬« É Ð µ ¨ þ Ë ¿ × Ù Ö ¡ û ö

SMT Ð µ î Â ¼ õ Í Ð ¡ Å ¢ £
¬ ± ¬ø ¹ ª ¹ Ì Í Û Ú á © ç Ó Ì ñ

¨ ÀÄ e-NEPCON Ú ß ½ ¨ Ô É ¦ Æö Ô
´ ¬Ñ Ð 2 ò û Ã § ¢ á ¬° ¤ Ì ¦ ³ ú ß
SMT ® Ò á ± û æá ±² « û ë Û ³ æ÷ °
á ± ² ¬ ½Ö ç Ó Æì Ð µ î Â ¨ µ ª ¶ ¢
ú öë ô ½ È È ã ° â £

ë NEPCON China 2010¬ ± Ù ì Ä
Ú Ä ì Ð úú Ê Â â ´ ë Â Ü ´ Õ ÷ ¹ À á
ß Û ³ (Green Lighting China 2010)« «
Â Á à ¬ú Ò ë ¼ å Õ ÷ ¤ Ì Ð ¢ ° ú µ ª
Ë (CSA)Í ø ¹ © À ¯ Å « × Î ª Ï ò ì â
» ¢ á £Green Lighting China 2010 « ²
Ç Õ ÷ Ð µ û å ú µ ´ ¬« æ¹ ¾ ü ¨ Â â
´ Æ¸ ¢Â â ´ Ô ¾ ú · ¢Â â ´ ° Õ ÷ Ä Ï
Í ÷ þ ¢Â Ü ´ Õ ÷ µ ³ È ì ò î Â Í î ß
´ ÂÔ Ä Æì ¼ õ Í ú · £î Å Ç ® ¿ Ú ë
Ú à ú Ú â ó µ ú í ° þ ® Ë ± î ë Ó ¥ ó
È ª Ð ® º° Ò ú Â â ´ Í Â Ü ´ Õ ÷ ú µ æ
Ù Å Þ ó Ä Ð ¡ ú ö ¬Ð µ È Ð è ª» ö ¨
þ Ô ¢¨ µ Ô Ä « ½ » ú µ ½ ¨ ¬ë ± Ú Í
§ ¢Ï ÷ ï é ¢þ ® ¤ ÷ Ë ± ø Ð î ë » ÷ ¢
§ ° ´ Â ¼ õ ¬Ë â Ð µ ÷ Æ£±

¤ µ Í Å ¢ ¯ ¿ ¢ ¼ Ä 2009ê ç Ó Å ¢ ú µ ­ Ã Ë Ð « ¨ Ô ¾ ¬ Ü ú Ê ð Ú £ ú å
÷ ÷ Ô Äç Ó Ð µ ¬ Ó 2009ê Â ë ê ð ¬ æÅ ú Ú þ ß § ¦ » Ï ÔÖ Í À ç ­ Ã ð ½ Ø
¯ ¬ ç Ó Å ¢ ú µ ª ¼ Ê Ö È ¨ ò Ã Ä £ ó ¬ ú ú ö Ù Í » Ø ý ¢ ö Ú Â ¬ Ù È Å º ¢ ­
Ã § æµ ù Õ ­ ¬ Ü å Ø ý ¬ Æù ¾ ÷ Ê £

Ü ç Ó Å ¢ ú µ « æá ý ø ¯ ¬ Ú þ ® ì NEPCON China¢ á ´ « Ú 2010ê 4 Â 20 Õ
-22 Õ Ú Ï £ â ó á ¹ Ð Ä Ù Ð ¬ ¿ ° Ú þ ® ì Ð úú Ê ç Ó ú ú è ¸ ß ¢ ç Ó ¤ µ ¹
(NEPCON China 2010)Ð¹ é ö ³ û £

ø ¹ ª « ø ± Ü Ã î Å Ç ® ¿ í ¾ º ° NEPCON» ± Ç ú Ú ç Ó Æì µ» æß Ð Å Ù
¦ Í ó ÷ Ô Ä ó ì ¬ ¼ Õ Ô ¾ Å ç ò ê Ä ÷ Ã £ NEPCON China 2010Ñ ­ ñ Ã ú Ú â Ú à
ç Ó ó µ Í à Ø Ð µ Ë ¿ Ä Ø ¢ Í ý « Î ë ¬ âý Ç ç Ó Ð µ Ù È ´ Õ ë « æØ ¯ Ä Ø ª
ê ¾ £ ­ ý Ë Â » Ö Ä ½ Ô ¿ ð ¬ Ò Ç Ð ÅÄ Ü » ü Ó « æÍ î ë Ø Ù ø µ Ú Ä Ï ÷ ë »
÷ ¬ ï ú Ð µ Ø ° ÅÄ ¬ ² ¬ Ñ Õ ¢ ¹ õ ú £±

¨ ý Õ º © ó ú · ì ò

£â Ð ¡ Ç ù Ð ë ¼ å Ð ¡ Ð
î Ö ¢ Ä ¿ Ö ¬ TI Ô 13 . 6% Ä Ð
¡ Ý î Í Ñ ¼ Ý £â ë ¼ å Ð ¡ Ú
» Ä » Ã ¬ Ô» Ð à ± ó Ä É¤ Õ
ä £ 2 0 0 9 ê 2 Â ¢ º C i c l o n
Semiconductor Device¬ ¹ TI æã
¦ Ê MOSFET Ð ¡ ¬ ¢ á ý ú · Ä
ç ´ Ü í § Ê £ Ú Õ º Ciclon » ê
® ó ¬ TI Æö æ ò ß ç ÷ DC/DC
¦Ã ¬ É ¦ ò ì ø ü MOSFET Ð ¡
ÄÚ »Û £ Ë â ¬ 2008ê TI Õ º
ª ¢ ç ´ © ¦ ¼ õ Ä Commergy
Technologies,¬ ê ¹ ¢ º Ë » Ò ©
¦ â Ô ë â ¿ ¢ ¨ Å Ô ° ½ ÆÈ Ð
¡ û Ï Ô ß Ù £ â é þ Ä § Ì
Innovative Design Solutions £ ¨
ý â » µ Ð ß Ô Ô Ä Õ º ¬ TI ì ¨
Ë ¿ ó ¢ í º Ä £â ú · ú ú ß ¬
ñ Ã Ë ü à Ä Ð ¡ Ý î £

2009ê TI Ä í » Î É ¦ Õ º ´
Ô ¶ ë ½ ¦ í µ ñ ¬ TI É ¦ Õ º 32
» M C U © ¦ Ì L u m i n a r y
Micro ¬ â ¶ Å TI «ø » ½ ³ ó ä
¢ ¦ í ÷ (MCU) ú · ó ª ¬ Ó Ù 32
» ARM ½ Ô Ä µ© ø Ì £ TI Õ º
Luminary » µ ç Ï ª Ç » ö « ® Ä
¡ ñ ¬ » ½ æ Stellaris µ Ð Í §á
Ü æ Ú TI ö « Ä Æì µ ¦ ¢ £â ë
¶ ë ½ ¦ í ¼ õ Ä ì È Å Æ » ¬
± ¬ Ô Luminary Ä Õ º ï ú TI ñ
Ã á © ü ê û MCU ú · µ Ð Ä µ
¦ £ Ú ê É Õ º ó ¬ TI Ú MCU ì
ò ù ¾ Î É Ë ¬ Í ¦ Ä M S P 4 3 0
M C U ¢ ù Ú C o r t e x - M 3 Ä
S t e l l a r i s µ Ð ¦ í ÷ ° ß Ô Ü

C2000µ± Ø Æ÷ È ¸ ó ½ ¨ ¬
Ô Í ¦ Ä ¢ ß ¨ Ã Ô ° ß Ô Ü È
» ¬ Ø Ô ú ã » ¬ à Í Ã § Ä è
ó £ TI Ä MCU ú · Ñ « æ ²Ç
¤ µ ¢ ¨ Å ¢ ½ Æ¢ à ½ å ¢ Õ
÷ ¢ â Ô â ¿ ¢ « Ð ¢ ¥ î Ø Æ
È Ú à ì ò £

Â ¦ Ú Ü ´ æú ë µ Ä

« ò Ü ´ è ó ¿ Ä ö ¤ Ñ ­
¶¶ ß Ú « ³ Ü ´ Ä © ¦ ¬ Ó ì
Í ¼ ­ Ã ¢ ¹ Ñ ­ É ª « ò Ä ²
¶ £ « ô Ü ç Ø ¢ LED Õ ÷ ¢ ç
Ü ¢ çÈ æ ú Ü ´ ¦Ã É ª ë ¼
å Ð ¡ Ä Â È ã £ TI ý Â ¦ Ú ¶
Ê æ ú Ü ´ ì ò ¬ ¬ ¦ ª Í § ª
¢ ß Ô Ü Ä ¾ ¬ ¬ ø ø û Ç ü Ã
Ä â ö ½ ¸ £ ¡ Ü æ Ô 2009ê Ä
­ Ã Â ¬ ¬ TI Ô ¶ Ê ¨ è Ë½ ö
ë æ ú Ü ´ à Ø Ä µ é Ò º LED
Õ ÷ µ é Ò Í « ô Ü µ ³ µ é
Ò £ â ½ ö µ é Ò ä Ö û Ã Ë TI
Ú £â ¢ ý Ö ì ò » ¬ ú · ß Ä
¼ õ Í Ë Å Å Æ¬ ¢ ë Í § ô Ü
Ï ÷ ê É µ ³ Ü ¹ Í ¾ ¬ ¶ Ä IP
è Æ¢ ú · ¨ å ¢ ¦Ã ¸ Ï È ´

Â » Æ Ä ª ¢ £ ¿ ° « ô Ü Í
LED Õ ÷ Ä É ¾ ¹ Ü ß ¬ Ð ¡ ±
Ù Ï ß É ¾ § æ Ä â ö ½ ¸ ¬ ª
Õ ° ¹ Ã â © æ ú Ü ´ ¬ á ß Ü
´ ª » § Ê ¬ µ Í û å µ ³ É ¾
Ç Ø ü £ TI Ä í à Í § ý Ú Â ¦
Ú ª ¢ Í É ¾ ¢ ß Ô Ü Ä â ö ½
¸ ¬ ª µ Ö â ö ¿ ê ¬ TI ý Ú ë
Í § » ð ¬ ¦ £

ý Ë Ú æ ú Ü ´ ½ æ Ä ¬ ¦
® â ¬ TI ¬ ± û Ã ä È ø ¼ õ µ
Í Ü ´ û Ä ¬ ´ ì ü · £ Ä À
ç £ TI á © ì È Ä DSP ¢ ¢ Ø
Æ÷ (MCU) ¢ £â Í ç ´ Ü í
â ö ½ ¸ ¬ Â ¦ Ú á ß Ü ´ ¹ Ã
§ Ê ¬ « Ö Ð Ü ´ Ä û Ä µ ½ î
Í £ ý ç º TI á © Ä Ð ¯ Í Ó
µ Ð ¦ ° Ã É Ô Ô ¯ Ø Æ¨ þ ï
Ð Õ ÷ Í Õ ÷ µ ³ Ä ª ô » û Ã
TI È ø Ä ã ¯ ç ´ Ü í ¼ õ ¬
¥ç Ø Ä ¹ Ã Ù ü É Ô ¬ ý 20
ê » ì Ï ¯ ¦ µ Ð Äç Ø Ü í ÷
þ Ô ø á ß Ë µ ¾ Ä Ð » ï Ì Í
© ç µ ³ Ù ü » TI Ä È ø í ï
Ø ÆÍ ç ´ Ü í è ¸ ¹ ¤ µ ¦Ã
Í Ò Ã ç ÷ Ä Ü § Ö ð á ß Ë
88%Í 30%£

Â Ý Ç ÷ Ç « ø Ð ¡ « ¥ Ü à º

³ ó £â ° ¶ ë ½ ú · ó ª

2010ê 3 Â 16Õ à ­ º î À À à º î ñ å ç ° º 010-88558838 E-mail:lix@cena.com.cn14 î Ü Ð ú Ð ¡ ¶ ­ Ä ë ¼ å · ÆØ ¯

« ô Ü ì ò
TIý Ú ë À ç ¥ â ó § ¢ì

Èû Ñ ç Ó © ¦ Ì Ï ÷ ª ¢ ´ Â
Ä ã ¯ « ô Ü © ç ú · ¬û Ã «
ô Ü ª ã ¯ ½ ç Ó è ¸ ä ç £

LEDÕ ÷ ì ò
TIÂ ¦ Ú á © ü È ø Äç ´

Ü í ½ ¸ ¬µ Í û å µ ³ É ¾ ¬Ó
Ù LEDÕ ÷ ¦Ã Ä ´ Â ë Õ ° ¬
ú ã ´ ´ Ç Ü Õ ÷ Ä è ó £

TI Ú « ô Ü ¢LEDì ò Ð ¢ Ø ã

ü é ¼ Ç « ø Ð ¡ ° ¦Ã Ü à º

¹ ¨ ú ¬ µ ³ ù ²Ð ú Ð ¡

ë ª Ë ö Ó Ô º Ú » ¬ £â ì ò Ä µ ¦ ¬TIÖ ø ¨ ý ¡ æ£ Ä ß Ô Ô ¢ º ¿ ¯ Ô í Ú
ç ´ Ü í ¢ª » ÷ ¢Ø Æ÷ ë Å ó ÷ È ì ò Ä µ ¦ £
ë « ô Ü ç Ø ¢LEDÕ ÷ ¢ç Ü ¢ çÈ æú Ü ´ ¦Ã É ª ë ¼ å Ð ¡ Ä Â È ã £

¨ è ¾ Ø FPGAú ¬ µ ³

Ú Ò ú á « Æ¼Ô ÷ ´ Â ¢þ ®
ý ¯ ° Ð ú Æì ±ò° Ð ú ´ ì ±¢ ¹
Ä ý Ì Ð ¬Ç © ¸ â ÷ ¯ Æ¯ ¢ § Ö
Ð ú Ä Æ¼´ Â ¢Â ¦ Ú ø ¯ û ö ú
µ ´ ¢ ¹ Ä ó µ « Ú ¾ Ø Ð ¡ ç Ý
Ø ª Ä Ç « ¬¡ Ã Ö ø ¢ ¹ £â Ç ü
é ¼Ú Ï À Í 90ê ú õ ø ë Ð ú Ð
¡ ó ¬¸ Ù ¢ ¹ É ª Ð ú PLD Ð ¡
Ï Ä ÷ ª © ¦ Ì Ä ´ ª ù Ú ¬² Ç ü
é ¼ ® Ã Í § Þ þ Í Ð µ Ï ¬ Ä Ø
ªò Ø £ü é ¼ É ¡ Ë » µ Ð Ä ß
Ô ¬¦ ¼Ã « ¾Ú Ð ú ú ù £

ü é ¼ « ¾ Ü à î Ø ª Ä ø ò
Ô µ ñ ù Ô Ð ú ª ù Ø £ü é ¼Ä ø
ò § Ö ú ¹ ù è Ú Ð ú ¬ç Ç « ø ¼
õ § Ö Ð Ä Í Ç « ø ª ú ¿ Å £

ü é ¼ ë Ð ú þ ® ° à Ø Ð µ
é ¯ ý « ¹ ª ­ ÷ ¬ý « Î Ó Ð µ
¹ á ¢Ð Ö á £ü é ¼ Î Ó â © á
é ¬ü ¢ Ø Ä Ç Ð µ Ú ¿ Ä » ÷ ø
» Ç Ì µ Ä ú Û ¬¨ ý ë µ Ú ó µ
§ õ ç Ë ¿ Ä » ÷ Æ¯ FPGA ´
Â ¤ ÷ Ä ª ¹ £

ü é ¼ ¹ Ù ì É à Ì ¼ õ Ð ú
²Ý ¬ç ¿ ê Ù ì Ä X-fest ¼ õ Ð
Ö á ¬ª FPGA ¢DSPÍ ¶ ë ½ µ
³ è Æ¦ á © à µ ¬Æ¯ Ð ú ´ Â £

Ú ó § Æ® ½ æ ¬ü é ¼ Â ¦
Ú à ø Ð ú ´ ´ Ä ¤ Ì ¦ £ª ø û
Ä ß £ ø Ð Ë ½ Ô Ô è ù ¬ë Ú à
ß £ É ¢Ëª Ï µ é Ò ¬¬ ± ª Ö
± ¤ ó Í Ð ú Ì ý ¿ ² ¬¶ Ê É ¢
± ¤ ó ªªª ü é ¼ í þ ¤ Ì (¶ ë
½ µ ³ ½ ò )ª Ï Ë Å à ø £ ½ ´
Â µ é ø ¬í â ¹ ¹ ª 2009ê Ú þ

ì ª Å ´ ë ² þ ë ¶ ë ½ ó ü £í
â ¬ü é ¼ ¹ É ª ± © ó § ë À ú
Ó Ý ó § å ¼ ¶ Ö £ (UCLA) Â É
¢ Ä Æ§ ë ¤ Ì ª Ï Ð ¿ § º Ä ×
Ò Þ ú ó µ £

Ú ¢ ¹ ú ¬ µ ³ Ï ÷ ï é ½æ¬
ü é ¼ « ¾ ë Ð ú ë ¼ å Ð ¡ î ¾
Ä Ú à ú Ú ó µ ù ¨ ¢Ë Ü Ð Ä Ï
÷ Ø µ £ü é ¼« ¾¹ ¯ Ö à ö ú Ú
Ö ú Ì ¢ú ú Ì Ô ° è Æ« ¾ ¬² ¬
ª Ð ú Äç Ó è ÆÐ µ ò ì » × ê
û Ä ¢ß Ð É ¾ § æ Ä â ö ½ ¸ £
2009ê ü é ¼ É ¦ Ù ì Ë ü é ¼ Ç
« ª Ë Ï ÷ ï é å á ¬â ¶ Å ä Ç «
Ø ø Ä è Æþ ñ á © Ì Í ª ¢ å §
Ì ë ü é ¼Ñ ­ ¹ ª Ü Ð Ï ÷ ¬ª ·
£ Í § É Ã Â » ú FPGA µ Ö Ì µ
É ¦ ö Ã Ë ä Ö ¼¸ £

ü é ¼ Ä FPGA É Ã Ë « ò î
È ø Ä ¤ Õ ¼ õ ¬Ò Ç ¿ ° ¹ » Ð
Ú Ð ú é ¨ FPGA ¾ ¬ è ÆÄ Å
Ó ¬« Ç ¬æÅ Ð ú ¾ ¬ ú ú ® ½ Ä
ø ½ ¬Ò à Å ü é ¼ FPGA ¾ ¬ Ä
è Æ² á ð ½ Ú Ð ú µ Ö ¾ Ø ¯ £

Ø é ¢ º Æµ ñ ¢ ¹

ü é ¼ Ú 2008ê Ô « ¾ ø Ð
Ë á ¹ Ø é ¬¿ Ä Ç Ó ¿ « ¾ Ë ª
§ Ê £2009ê 4 Â ü é ¼ û ¼ Ë Â
Ä é ¯ ä ¯ ¬¼ Ú û Ï « ¾ Ú « ò
Ä ¨ µ ¼ õ ¬Ó ¿ Ú Ø ü Ä ö ¤ Í
Ð ¡ Ï Ä µ ñ ¬¬ ± µ Í É ¾ £í â
ü é ¼ ¹ Ñ « ò Ë ª Ð Ä ª ÆÁ Ç
« Ø ø ¬ò ª « ¾ Ä Ü à © ¦ Ì Í
Í § ¼ Ú Ç Þ £

ü é ¼² ø ­ ¢ º » © ó µ ¬Ó
ý ù Ä ú · ´ ´ ¬ü é ¼ù ¢ º Ä ó
µ Ú è Æí î Í µ ñ ì ò ¼ Ç ú ü
é ¼ È Ï Ç Ï Ä £¸ ê ° ¬ü é ¼ Ú
Ç « ø è ¢Ë » ö ¼õ ¶ Ê ù ð ¬ç
û » © ó µ Ä µ ñ Ô Ò Ç ß Ð ü ý
¦ ¬Ò Ç ² á Î ë ¶ Ê £í â ¬FPGA
¦Ã Ä Å ÷ Ú Ú ä è Æ´ Ó È ¬¿ °
Ð » © « ¾ ý Ú Ó Â Ó C ï Ô ½
FPGA à Ì Ä ª » ¬Ó ø µ Í ª ¢ Ñ
È ¬Ò Ï ª â Ç £ Ð âå ¬ü é ¼ Ô
Ú â ö ì ò ² Ð » © ¶ Ê £

Ö ó Å Å î å

ë ü é ¼ Ñ Ô º ÷ ª ¾ Ø Ð ¡ Ä Æ¯ ß Í ¨ è ß ¬» Ï ê Æ¾ Ø ú ¬ µ ³ Ä
¨ ¢ £
ë Ø é ¹ ü é ¼ µ Ö Ë Ó µ ñ ¿ Å Ü ¹ ò à ö Ð ë Í ¦ Ü Ü ¹ Ä ¹ × ª ä ¬â Ð û
Ú É ý â Î ú Ê ð Ú £ ú £

2009êê õ ¬Ú ì £ « ¾É ¢
25Ü ê ® Ê ¬ü é ¼Æö Ë Â Ä «
¾ Logo¬ø » ½» Ô Ë « ¾Ä ´ Â
Ä ¯ ¬¢ Ò á ö Ë Â Ä Ú Å ªªª

° ô Ú ä ¬ì Ú È ±£ ¬ ± ¬ü é ¼Æ
ö Ë° ¿ ê è Æ½¨ ±Ä Å î ¬Â ¦
Ú á © Æ¯ Ð ú ó µ ´ Â Ä Ø ü

½ ¨ £É Ô µ ¬ü é ¼ Ú FPGAÐ
¡ Ï Ä · Æ½Ô Ñ ­ ï ½Ë » ö
Æß ã £ý ¥ ¬µ ç Ô Ú FPGA÷
þ Ä À Û ê ¼ùù Í Ç ¦ Ü Í Û
ñ £ç ñ ¬Í § Ñ ­ ½ ´ ½ Ø ¢
FPGAÄ © ¦ Ì Ü á © » ö ² ´ ù
Ä ½¨ ¬Ü á © Ä © ö µ þ ñ £

ü é ¼ · Æ½ Ô


